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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il
refléte bien état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs & ce travail de révision, &
Iétablissement des éditions révisées et aux mises a jour
peuvent étre obtenus auprés des Comités nationaux de la
CEI et en consultant les documents ci-dessous:

@ Bulletin de la CE1
Publié trimestriellement

@® Rapport d’activité de la CEI
Publié annuellement

@ Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant
4 la présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire
Electrotechnique International (V.E.L), qui est établie
sous forme de chapitres séparés traitant chacun d’un sujet
défini, 'index général étant publié séparément. Des détails

complets sur le V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.’

Symboles graphiques et littéraux

Seuls les symboles graphlques et littéraux spécia

Revision of this publication

The technical content of 1 E C publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the con-
tent reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from
1E C National Committees and from the following IEC
sources:

@ IEC Bulletin
Published quarterly

@® Report on IEC Activities
Puyblished yearly

@ Catalogue of 1EC Publications
Published yearly

v§ are referred to IEC
lectrotechnical Vocabulary
¢ form of separate chapters

nly special graphical and letter symbols are included
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by
the IEC is given in IEC Publication 117.

Letter-symbols and other signs approved by the IEC
are contained in IEC Publication 27.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE
POUR CIRCUITS IMPRIMES

Troisiéme partie: Matériaux spéciaux utilisés en association
avec les circuits imprimeés

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniqugs, préparédpar des Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expet 3 a plus\grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sony/a

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI ¢

4y La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le ATA
pas engagée quand il est déclaré qu’

prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d”) Italie
llemagne Pays-Bas
Australie Portugal

Autriche Royaume-Uni

Belgique Suéde

Canada Suisse

Danemark Turquie

Etats-Unis d’Amérique Union des Républiques
Hongrie Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METAL-CLAD BASE MATERIALS FOR PRINTED CIRCUITS

Part 3: Special materials used in connection
with printed circuits

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the 1EC on technical matters, prepared by Technical Cominittees om\yhich all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly a§ possiblexan international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted b
sense.

E))

4

A first draft, based on propo$
held in Washington in 1970
submitted to the National

the meeting held in n
National CommitteesNof 2

Portugal

South Africa (Republic of)
Sweden

Switzerland

Turkey

Germany Union of Soviet

Hungary _ Socialist Republics

ITtaly United Kingdom
Netherlands United States of America
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— 6 —
MATERIAUX DE BASE A RECOUVREMENT METALLIQUE
POUR CIRCUITS IMPRIMES

Troisiéme partie: Matériaux spéciaux utilisés en association
avec les circuits imprimés

SPECIFICATION Ne¢ 1: MATERIAU AGGLOMERANT EN FEUILLE DESTINE A LA
FABRICATION DES CARTES DE CABLAGES IMPRIMES MULTICOUCHES

l. Domaine d’application

La présente recommandation énumére les exigences sur deux typ
de résine époxyde semi-durcie, utilisés pour assembler des cabl
ciblages imprimés multicouches.

s de tissu de verre imprégné
hprimés afin d’obtenir des

2. Désignations
3. Tissu de verre
3.1 Généralités

al de fils (donnant le nombre de fils pour la chalne comme premier nombre et
Is pour la trame comme deuxiéme nombre).

te¢’matériau agglomérant, les types suivants sont généralement considérés comme répon-
la plupart des besoins.

Propriétés du tissu en fibre de verre tissé, avant imprégnation

Epaisseur Poids nominal/

nominale Unité de surface*) Nombre minimal de fils

25 um (0,001 in) 19,6 g/m2 (0,58 oz/yd?) 24 % 20 par cm?2 (60 X 52 par in?)
50 pm (0,002 in) 47,4 gim? (1,4 ozfyd?) 24 % 19 par cm?2 (60 X 47 par in?)
75 pm (0,003 in) 71,2 gim? (2,1 oz/yd?) 16 x 15 par cm? (40 x 39 par in2)
100 pm (0,004 in) 108,5 g/m?2 (3,2 oz/yd?) 24 x 23 par cm?2 (60 % 58 par in?)

*) Des valeurs nominales poids/unité de surface sont énoncées du fait qu’il n’existe
pas d’informations valables sur les tolérances.
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